
採購項目：委託形變觸覺回饋薄膜之封裝製作、測試及分析 

規格: 

1. 驅動流體配製 (2 種比例)

2. 固體電解質界面層改質作業

3. Parylene 抗腐蝕材料鍍膜

4. 形變元件相關部件組裝 (彈性薄膜+液態模封膠材+固體電解質界面層)

5. 形變元件之功能性檢測 (形變量、力回饋量、可靠度壽命量測)

6. 安排一名學生至工研院協助計畫執行 (每周至少兩天)

7. 檢測分析報告 1 份

執行期間： 自 115 年 11 月到 115 年 12 月15 日
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